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Abstract (en)
Mold tube made from copper has a rectangular inner and outer cross-section with rounded longitudinal edge regions (2) and a nominal wall
thickness which is 8-10 % of the distance of the inner surfaces (5) lying opposite each other on the tube mouth. The wall thickness in the
longitudinal edge regions opposite the wall thickness of the wall regions between the longitudinal edge regions is 10-40 % smaller. An Independent
claim is also included for an alternative mold tube.

Abstract (de)
Ein Kokillenrohr (1b) aus Kupfer zum Stranggießen von Metallen weist einen mehreckigen Innen- und Außenquerschnitt und eine nominale
Wanddicke auf, die 8 % bis 10 % des Abstands der an der Rohrmündung (4a) einander frontal gegenüber liegenden inneren Oberflächen beträgt.
Die inneren Oberflächen sind indirekt unter den Wärme abführenden Einfluß eines von außen der Rohrwand zuführbaren Kühlmediums gestellt. Im
Höhenbereich (14) des Badspiegels des flüssigen Metalls ist die Wanddicke in den Längskantenbereichen oder über den gesamten Umfang um 10
% bis 40 % der nominalen Wanddicke reduziert. <IMAGE>
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